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112年度半導體國際連結創新賦能計畫
學員招募活動 履歷表
	基本資料
	＊姓      名
	
	[bookmark: _GoBack]請貼照片

	
	＊出生日期
	      年   月   日
	＊性    別
	□男      □女
	

	
	＊身分證字號
	
	

	
	＊聯絡地址
	 ________市、縣________鄉、鎮、市、區、________路（街） ___段____巷____弄____號____樓之_____
	

	
	＊聯絡電話
	電話：
	

	
	
	行動：
	

	
	學校名稱
	科系所
	畢業年月

	
	
	
	　　　年　　月

	
	
	
	　　　年　　月

	
	
	
	　　　年　　月

	
	＊電子信箱
	

	背景及專長
	＊專長技能
	1.
2.
3.

	
	＊語文能力
（可複選）
	1.□不具外文能力
2.□英語：□精通□良好□普通□稍懂
3.□日語：□精通□良好□普通□稍懂
4.□德語：□精通□良好□普通□稍懂
5.□其他________□精通□良好□普通□稍懂

	
	＊駕照種類
（可複選）
	□小□大；職業□小□大□客；機車□輕型□重型
汽(機)車□無□自備

	
	＊證照職類及級別
	1._______________職類，□甲□乙□丙□單一級
2._______________職類，□甲□乙□丙□單一級
3.其他（請說明）：__________________________

	工作志願
	＊希望工作職務
	

	
	＊希望工作地區
	

	
	＊希望待遇
	□月薪□年薪，新臺幣____________元    □面議

	
	＊希望工作時間
	□日班□夜班□輪班二班制□輪班三班制□四班二輪□不拘

	自傳
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